
特別企業ウェビナー②

新発売！ハイブリッド型レーザー基板加工機と
最新加工事例のご紹介

ドイツで設立されたLPKF Laser&Electronicsは、
プリント基板加工機のパイオニアとして
プリント基板の試作工程のシステムラインナップを揃えております。

その中で今最も注目されているのが、
レーザータイプのプリント基板加工機です。
本講演では、今年6月に発売された
ハイブリッド型のレーザー基板加工機のご紹介と
最新の加工事例の一部を紹介させていただきます。

このウェビナーは、Webフォームより参加登録いただければ、
どなたでも無償で聴講いただけます。お気兼ねなくご参加ください。
（聴講者のご登録いただきました情報は、講演企業のプロモーション活動等に使用させて頂くことがございます。予めご了承願います。）

22年9月8日（木）11:00-11:10
ご参加はこちらをクリック

（またはQRコードよりアクセス！）

講演： 伊藤 諭美 氏
LPKF Laser＆Electronics株式会社

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_acwJSosPRau6ngxirSZMcQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_acwJSosPRau6ngxirSZMcQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_acwJSosPRau6ngxirSZMcQ

